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PCN#: [EPMP-IMB-24-0010-1]

PC-MCU-A024A/J

Product Change Notice (PCN)

件名：SH7615 グループ、SH7616 グループ LQFP 製品ダイボンド材変更のご案内 

発行日： 2/16/2024 

出荷開始予定日： 12/1/2024 

改版履歴：初版 

変更内容の説明： 

対象製品：SH7615 グループ、SH7616 グループ LQFP 製品 

対象後工程拠点：ルネサスエレクトロニクス米沢工場 

変更内容：ダイボンド材料を他のルネサス製品にて量産実績のあるダイボンド材料に変更します。 

対象製品リスト： 

変更の理由： 

ダイボンド材料メーカの部材供給終了に伴う代替材料へ変更のため。 

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響: 

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響はありません。 

製品の識別方法： 

製品のトレースコードから、弊社生産履歴データの照会が可能です 

信頼性データについて： 

信頼性試験結果を提供可能です。 

サンプル出荷予定日: 非該当

製品/材料の化学物質データ: 

弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。 

NO. 型名 パッケージ外形 ピン数 

1 HD6417615ARFV LQFP 208 
2 HD6417616SFV LQFP 208 
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ご注意: 

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認

頂いたものとみなして変更を実施させて頂きます。

2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡した

後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたも

のとみなして変更を実施させて頂きます。

3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。 
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